














ne adeguata sulla parete dietro la
TV e alzare un po’ la temperatura
dell’ambiente.
Penetrare nel mercato dal punto
di vista della sicurezza e poi esten-
dere l’offerta ad altri aspetti del-
l’automazione della casa sembra

una strategia promettente. L’idea è
che il sistema di allarme può in-
trodurre nelle case i primi nodi
RF. Fatto questo, perché non offri-
re altri nodi di automazione inte-
grati nello stesso pacchetto di ser-
vizi?

D: Quali sono le principali strate-
gie adottate dalla vostra società
nel breve/medio periodo per sod-
disfare al meglio le richieste di
questo mercato?
R: Texas Instruments, come for-
nitore di circuiti integrati, dispone
di una delle più ampie gamme di
tecnologie - se non la più ampia in
assoluto - dal punto di vista delle
comunicazioni e del controllo. In
cooperazione con i nostri partner,
siamo costantemente impegnati
nell’analisi degli standard di co-
municazione più adatti a rispon-
dere alle esigenze del mercato.
Stiamo inoltre promuovendo tec-
nologie innovative quali la IOS
(Intelligent Optical Sensor), una
promettente alternativa ai sensori
di presenza passivi a infrarossi, a
ultrasuoni o a doppia tecnologia.
IOS è in grado di rilevare la pre-
senza di persone anche in assenza
di movimento. 
Il sistema può anche fornire un
calcolo affidabile del numero di
persone presenti in una stanza o
in un’area specifica. Queste infor-
mazioni possono essere utilizzate
dal sistema di climatizzazione per
la regolazione automatica del flus-
so d’aria, oppure dalle apparec-
chiature di gestione degli edifici
per ottimizzare l’utilizzo di uffici e
sale conferenze. Questa tecnologia
apre inoltre la strada a nuove pro-
spettive per il mercato della prote-
zione e della sicurezza, senza

compromessi sulla privacy. Tor-
nando al problema delle comuni-
cazioni, è piuttosto evidente che
l’industria ha bisogno di standard,
in quanto nessuno dei singoli co-
struttori, neanche i leader di set-
tore, sarà mai in grado di fornire

da solo ogni singolo elemento di
un sistema di domotica complesso
con una configurazione perfetta e
al prezzo più competitivo. TI è un
partner di eccellenza, in quanto
dispone di tecnologie compatibili
con la maggior parte degli stan-
dard ed è leader nel settore della
radiofrequenza. I microcontrollori
di TI sono ampiamente utilizzati
nella comunicazione su doppino e
stiamo sviluppando anche il setto-
re della comunicazione PLC a
banda stretta. Ancora per molto
tempo saranno necessarie tecnolo-
gie intermedie per consentire una
piena interoperabilità tra i vari
standard e mezzi trasmissivi (PLC,
RF, TP) e, anche in questo campo,
TI opera attivamente e supporta il
mercato con il microcontrollore
Stellaris OMAP-L1.

D: In che modo state implemen-
tando queste strategie?
R: A differenza di altri, TI ha una
visione globale dell’automazione a
livello di sistema. Disponiamo di
team verticali (apparecchiature fi-
nali) e orizzontali (orientati ai
prodotti) dedicati proprio a questo
obiettivo. 
Può sembrare un’affermazione au-
dace e molti sono gli ostacoli da
superare, ma la possibilità di TI di
offrire ai partner o ai clienti un
numero così ampio di alternative
ci pone in una situazione di chiaro
vantaggio. Alcune collaborazioni
sono già state annunciate al pub-
blico, altre sono ancora in fase di
concertazione. 
Tra le collaborazioni già note, pos-
so citare quella con EnOcean
(http://www.enocean.com/en/eno-
cean_ti_cooperation/).
A livello generale: collaborare con

D: Qual è la sua opinione riguar-
do l’andamento del mercato?
R: Ci aspettiamo una crescita si-
gnificativa del mercato della do-
motica nei prossimi 5-10 anni.
Nonostante le molte problemati-
che da affrontare per aumentare il
tasso di adozione sul mercato,
l’opportunità è a portata di mano.
Secondo noi, la sfida principale è
quella di evitare di mantenere se-
parati i vari aspetti dell’automa-
zione della casa (sicurezza, illumi-
nazione, riscaldamento, climatiz-

zazione e trattamento aria, con-
trollo delle tapparelle e così via) e
della building automation. 
Le forze trainanti del mercato del-
la domotica sono probabilmente
l’efficienza energetica e lo stile di
vita.
I consumatori sono ormai consa-
pevoli di quanto sia importante
l’efficienza energetica degli edifici
a livello di riscaldamento e raf-
freddamento. La messa al bando
delle lampadine a incandescenza
ha posto in risalto anche l’impatto

dei costi di illuminazione sulle
bollette elettriche. Riteniamo che
il sistema di automazione del fu-
turo dovrà affrontare riscaldamen-
to, raffreddamento e illuminazio-
ne degli ambienti in modo centra-
lizzato. 
Un esempio comune riguarda la
stagione estiva: per essere in gra-
do di stabilire quale sia il momen-
to migliore per abbassare le tappa-
relle, il sistema ideale deve cono-
scere il costo dell’illuminazione a
tapparelle abbassate e la quantità
di calore emesso dall’impianto di
illuminazione che verrà dissipata
nella casa.

Per quanto riguarda lo stile di vi-
ta, penso al non doversi preoccu-
pare di ottimizzare la climatizza-
zione e l’illuminazione degli am-
bienti domestici, ma anche al po-
ter disporre di profili preprogram-
mati da richiamare con semplicità
in determinate situazioni. Ad
esempio, quando finalmente arri-
va il momento di sdraiarsi sul di-
vano e accendere la TV, si potrebbe
attivare un profilo in grado di ab-
bassare le tapparelle per evitare ri-
flessi, predisporre un’illuminazio-
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il canale vendite italiano

Hitachi Display Products Group ha annunciato che Special-Ind è stato nomi-
nato nuovo partner distributore per il mercato italiano. Con base a Milano e
con due uffici regionali a Roma e Torino, Special-Ind inizierà la promozione, il
supporto e la vendita dei moduli LCD Hitachi per il mercato industriale. Si ag-
giunge quindi al canale distributivo costituito da Avnet-Embedded, Mectro-
nic e Arrow come distributori per l’Italia. L’aggiunta dei moduli LCD Hitachi al-
la gamma di prodotto permetterà a Special-Ind di fornire una gamma completa
nel settore dei moduli display LCD per il mercato industriale.

Rutronik distribuirà in tutta Europa 
gli ultracondensatori di Maxwell

Maxwell Technologies e Rutronik hanno annunciato un accordo attraverso cui
Rutronik distribuirà gli ultracondensatori BOOSTCAP di Maxwell in tutta Euro-
pa. In base a questo nuovo contratto Rutronik, con i prodotti ultracondensatori
di Maxwell, si rivolgerà in particolar modo ai segmenti di mercato industriale,
automotive, delle energie rinnovabili e ad altri segmenti di mercato chiave per
l’immagazzinamento dell’energia in Europa. Disponibili in una gamma di di-
mensioni e di configurazioni modulari, gli ultracondensatori BOOSTCAP di
Maxwell offrono alti livelli di efficienza (>95%) e di potenza (da 10kW al MW)
per una vasta gamma di applicazioni, inclusa l’elettronica consumer, i veicoli
ibridi e le sorgenti di energia rinnovabile. Con una densità di energia centinaia
di volte superiore rispetto a quella dei condensatori convenzionali, gli ultracon-
densatori forniscono una sorgente di potenza indipendente e disponibile all’i-
stante con un ampio intervallo di temperature operative, e non sono soggetti
ad urti, sovraccarichi e milioni di cicli di carica/scarica. 



i partner, rendere gli stack di co-
municazione sempre più semplici
da utilizzare per i clienti del setto-
re automazione, partecipare allo
sviluppo di standard e programmi
(europei, nazionali o industriali),
rilasciare strumenti di sviluppo e
promuovere nuove tecnologie in
occasione delle fiere. Il rilascio di
standard e soluzioni comporta un
enorme sforzo, nel quale è di fon-
damentale importanza il ruolo dei
team di TI addetti al marketing
strategico e alle relazioni con le
istituzioni governative. 
Nel settore RF il mercato è molto
frammentato in termini di proto-
colli, ma noi disponiamo di circui-
ti integrati a radiofrequenza
(CC1101/CC1110/CC430) suffi-
cientemente flessibili per gestire
tutti i protocolli esistenti. Conti-
nuiamo a investire in nuovi dispo-
sitivi simili con prestazioni RF più
elevate. Siamo inoltre tra i mem-
bri più attivi della ZigBee Alliance,
il cui profilo per la domotica sem-
bra particolarmente interessante
per le applicazioni residenziali, e
abbiamo già realizzato una demo
sui sistemi di illuminazione pre-
sentata alla fiera Light+building
nello scorso mese di aprile. 
Il protocollo 6LoWPAN, più orien-
tato al mercato outdoor e alle in-
frastrutture di grandi dimensioni,
è un altro standard di grande in-
teresse per TI (http://www.sensi-
node.com/EN/news/6lowpan-solu-
tions-at-esc-san-jose.html). Per
spiegare brevemente il motivo per
cui stiamo concentrando la nostra
attenzione sulla tecnologia RF di
terza generazione: la EnOcean al-
liance occupa una posizione domi-
nante nel settore dei nodi senza
batteria, ZigBee-HA opera attiva-
mente nel settore automazione
come descritto in precedenza,
6LoWPAN offre la semplicità di in-
tegrazione dei nodi basati su IP
quando vengono utilizzati un ga-
teway e un back office di gestione.
Per quanto riguarda gli standard
per l’automazione che prevedono
la comunicazione su doppino, l’at-
tenzione di TI è focalizzata su DA-
LI e KNX. Il protocollo Dali è mol-
to diffuso, non sembra perdere
terreno rispetto agli altri ed è an-
cora in evoluzione. Anche lo stan-
dard KNX è molto interessante
perché offre una combinazione
esclusiva: copre tutti i mezzi di
trasmissione (KNX-RF, KNX-PL e
KNX-TP) ed è dedicato a tutti gli
aspetti della domotica e della buil-
ding automation, in quanto i
membri dell’associazione Konnex
promuovono con grande impegno
la diffusione dello standard, ma

anche la sua propagazione ai nodi.
Il cuore di tutti questi sistemi è
un microcontrollore e TI sta lavo-
rando all’ulteriore ampliamento
della propria gamma già molto
estesa. Il passato recente ha visto
l’introduzione dei microcontrollo-
ri Stellaris, particolarmente adatti
a fungere da gateway e terminale
utente. Nel corso del 2010 verrà
introdotta la serie Value Line

MSP430. Di recente abbiamo pub-
blicato una pagina sui microcon-
trollori dedicata alle applicazioni
di illuminazione che copre alcuni
aspetti della domotica
(www.ti.com/mculighting). Il con-
tenuto verrà ampliato, quindi vi
consigliamo di visitarla spesso.

D: Quali sono le previsioni a me-
dio/lungo termine?

R: È difficile fare una previsione,
in quanto i fattori che possono de-
terminare il successo o il fallimen-
to di un sistema di automazione
presso i clienti sono molti: il costo
e la semplicità di configurazione e
manutenzione sono probabilmen-
te gli aspetti più importanti su cui
ci concentriamo.

Texas Instruments - www.ti.com
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La seconda edizione di Industrial Automation Forum 

-mostra convegno biennale che affronta le tematiche di maggior interesse che caratterizzano 

il mondo dell’automazione industriale- sarà dedicata al tema del wireless industriale.

Le opportunità offerte dal wireless hanno accresciuto negli ultimi anni l’attenzione verso questo 

tipo di soluzioni, grazie anche ai nuovi standard di comunicazione sempre più robusti 

e affi dabili. In ambito machine-to-machine il wireless 

sembra essere la tecnologia del futuro sulla quale convenga puntare anche se le applicazioni 

che ne fanno uso sono ancora poche e limitate a funzioni non critiche. 

L’evento si rivolge agli operatori del settore industriale interessati a fare 

il punto sullo stato dell’arte della tecnologia wireless 

con le testimonianze dei principali professionisti del comparto.

2a MOSTRA CONVEGNO

Control & Communication, organizzata dalle riviste  Automazione Oggi e Fieldbus & Networks, 

è la sesta mostra convegno italiana che nasce con il preciso obiettivo di fornire una panoramica 

sulle tecnologie più attuali per l’automazione distribuita, partendo dalla comunicazione 

a bordo campo (e a bordo macchina) fi no a salire ai livelli più elevati 

di supervisione e controllo. La mostra convegno è dunque una delle più importanti occasioni 

di aggiornamento per tutti gli addetti ai lavori che si occupano di bus di campo, raccolta dati, 

elaborazione e controllo, interfacciamento uomo macchina, supervisione ecc. 

L’evento, unico nel suo genere, nasce come unione delle già collaudate mostre convegno 

“HMI & Software Automation” e “Fieldbus & Networks dal sensore al PC”. 

Ciò a sottolineare la stretta complementarietà 

dei mondi della comunicazione, del controllo, della presentazione e della supervisione.

6a MOSTRA CONVEGNO

Per informazioni
Tel. 02/36.6092.511  Fax. 02/36.6092.515
e-mail: control@fi eramilanoeditore.it - iaforum@fi eramilanoeditore.it
Web: www.mostreconvegno.it/control -www.mostreconvegno.it/iaforum

Come arrivare
Centro Congressi Cosmo Hotel Palace   
via De Sanctis, 5  -  20092 Cinisello Balsamo (MI)  - Telefono +39 02 61.777.1

Dalla Stazione Centrale di Milano prendere la metropolitana linea gialla, direzione “Maciachini”; 
scendere alla fermata Zara;  prendere la metrotranvia linea 31, 
direzione Cinisello Balsamo;  scendere alla fermata “Parco Nord – Bassini”. 
Tangenziale Est: Imboccare l’autostrada A4 direzione Torino: uscita Sesto S. Giovanni. 
Tangenziale Ovest: imboccando la tangenziale Ovest, 
proseguire lungo la A4 direzione Venezia;  uscita: Sesto S. Giovanni/ Milano V.le Zara. 

La mostra
In uno spazio specifi co sarà allestita un’esposizione a cura delle aziende partecipanti, 

 in cui sarà possibile “toccare con mano” l’attuale offerta commerciale.

Il convegno
Nel corso della giornata si susseguiranno seminari tecnici tenuti  dalle aziende espositrici 

della durata di 30 minuti ciascuno.

I contenuti
Il programma, l’agenda e i titoli dei seminari saranno aggiornati, man mano 

che verranno confermati sul sito www.mostreconvegno.it/control  - www.mostreconvegno.it/iaforum

Per aderire
on line all’indirizzo www.mostreconvegno.it/control  - www.mostreconvegno.it/iaforum 

oppure via fax compilando il coupon allegato e inviandolo allo 02/36.6092.515. 
La partecipazione, ai seminari e alla mostra è gratuita, così come la documentazione e il buffet.

MARTEDI 28 SETTEMBRE 2010          CENTRO CONGRESSI COSMO HOTEL PALACE - MILANO

Due eventi, un’unica data
Soluzioni e tecnologie per il controllo e la comunicazione industriale

www.mostreconvegno.it


D: Qual è la sua opinione riguardo
l’andamento del mercato?
R: Le memorie NAND Flash si stan-
no sempre più affermando sui merca-
ti e nelle più svariate applicazioni.
Dieci anni fa le NAND iniziarono la
loro diffusione per sostituire i floppy
disk con le chiavette USB e le pellico-
le fotografiche di celluloide con Flash
Cards. Successivamente le applica-
zioni principali sono diventate i letto-
ri musicali MP3 e i video camcorder.
Ora stiamo assistendo a un aumento
dei drive allo stato solido (SSD) nei
notebook in luogo degli HDD e l’uso
delle SSD nei sistemi di entertain-
ment in automotive. I consumatori
apprezzano molto i vantaggi offerti
dalla robustezza intrinseca e dalle
piccole dimensioni tipiche delle me-
morie allo stato solido.

D: Quali sono le principali strategie
adottate dalla vostra società nel bre-
ve/medio periodo per soddisfare al
meglio le richieste di questo mercato?
R: Toshiba ha impostato con i propri
clienti uno strettissimo rapporto di
collaborazione facendo tesoro delle
loro esperienze e suggerimenti. Ciò
permette di comprendere l’evoluzio-
ne dei mercati e delle applicazioni e
offrire soluzioni tecnologiche sempre
all’avanguardia.  Un esempio è dato
da come noi suggeriamo soluzioni
concrete alla R&S dei nostri clienti
per meglio integrare le memorie nei
loro prodotti. Toshiba ha inventato le
memorie Flash e continua a essere il
punto di riferimento nello sviluppo di
questa tecnologia. La nostra esperien-
za nel ‘processing operations’, come
l’error code correction (ECC), la con-
versione degli indirizzi ‘logical-physi-
cal’, il ‘wear levelling’ (ripartizione del
numero delle scritture), è un fattore
importante nello sviluppo dei con-
troller ottimizzati per ogni specifica
generazione di tecnologia. Questi
controller, che semplificano il lavoro
ai progettisti, sono integrati nei nostri
prodotti basati su MLC NAND. Senza
questi chip di controllo integrati, l’u-
so delle NAND flash sarebbe inevita-
bilmente riservato a un numero mol-
to limitato di progettisti specializzati.

D: In che modo state implementan-
do queste strategie?

R: Toshiba ha recentemente annun-
ciato un modulo di memoria NAND
Flash embedded da 128-gigabyte
(GB), la più elevata capacità disponi-
bile sul mercato. Il modulo è piena-
mente conforme con il più recente
standard e•MMC ed è progettato per
una vasta gamma di applicazioni di
largo consumo, tra cui smartphone,
tablet PC e videocamere digitali. Tos-
hiba ora offre un catalogo completo
di memorie embedded NAND Flash
single-package con densità compresa
tra 2 GB e 128 GB.  
La domanda è in continua crescita
sui chip ad alta densità in quanto
possono supportare video ad alta ri-
soluzione e offrire elevate performan-
ce di storage in particolare nell’area
di memorie embedded con il control-
ler integrato che riduce i tempi di
sviluppo e facilita l’integrazione. Tos-
hiba si è guadagnata la posizione di
innovatore in questo specifico settore
e ora rafforza la sua leadership essen-
do la prima azienda al mondo a com-
mercializzare un modulo della gene-
razione dei 128 GB. 

D: Quali sono le previsioni a me-
dio/lungo termine?
R: L’utilizzo di memoria Flash
NAND è destinato a crescere in quan-
 to saranno sempre di più le applica-
zioni nelle quali si vorranno sfruttare
i vantaggi offerti da questa tecnologia
in termini di maggiore capacità, mi-
nor costo, elevata efficienza, maggio-
re affidabilità e minor spazio richie-
sto sulla scheda. I miglioramenti del-
la tecnologia di produzione microe-
lettronica, uniti alle innovazioni nel
campo dei package, che consentono
di ottenere elevatissimi livelli di inte-
grazione, continueranno a semplifi-
care il progetto e l’utilizzo di sistemi
di memorizzazione basati sulle me-
morie Flash. Allo stesso tempo, que-
sti sviluppi supporteranno la sempre
maggior richiesta di capacità per le
schede di memoria e le chiavette
USB, così come la crescente diffusio-
ne dei dischi allo stato solido (SSD).
L’obiettivo di Toshiba è di rimanere
all’avanguardia nello sviluppo di me-
morie Flash NAND e l’azienda conti-
nuerà a investire pesantemente nelle
attività di ricerca, sviluppo o produ-
zione di questo tipo di dispositivi.

readerservice@fieramilanoeditore.it

Toshiba Electronics Europe n.31

A inizio 2010, l’ottimismo era pal-
pabile grazie anche alla ripresa dei
prezzi che hanno raggiunto livelli
che a loro volta hanno consentito a
produttori di chip e terze parti di
realizzare margini positivi. Come da
previsioni, il primo trimestre del
2010 è stato uno dei più forti mai re-
gistrati da questo settore. La carenza
prevista di nuovi chip unitamente al-
la rapida evoluzione della tecnologia
ha ridotto la disponibilità di soluzio-
ni tecnologiche più datate. Questi
fattori hanno portato a una contra-
zione dell’offerta e all’applicazione di
prezzi fissi su componenti tecnologi-
ci vecchi e nuovi. Nonostante i risul-
tati positivi, sembra che a contribui-
re alla crescita registrata dalla mag-
gior parte di vendor di memoria nel
primo trimestre siano stati gli acqui-
sti speculativi da parte dei clienti che
pensavano che i prezzi potessero so-
lo aumentare in seguito.
All’inizio del secondo trimestre, il ca-
nale distributivo si è trovato così a
far fronte a un aumento significativo
della merce a magazzino. Questo,
combinato con il basso valore della
sterlina e dell’euro rispetto al dollaro
e la lenta ripresa economica in Euro-
pa, ha avuto un influsso negativo
sulle vendite hardware nel bimestre
aprile/maggio. Di fatto, la ricetta per
un potenziale disastro.
Inoltre, il canale ha registrato un for-
te calo della domanda di schede ma-
dri, processori e altri componenti
hardware. Ciò significa che quelli
che hanno speculato per liberarsi
dello stock accumulato, dovevano
vendere al prezzo d’acquisto per ri-
uscire a coprire l’uscita di cassa so-
stenuta in precedenza. 
Nelle ultime settimane, numerose
società di analisi di mercato hanno
ripetutamente sottolineato che le lo-
ro annotazioni relative ai prezzi era-
no state stimate sulla base di un nu-
mero non rappresentativo di trans-
azioni. In ogni caso, anche se un
broker non vendesse nulla, una quo-
tazione ben al di sotto del prezzo del
giorno precedente sarebbe in grado
di stabilire l’aspettativa del prezzo di
domani per l’intero mercato. I pro-

duttori di PC OEM, i maggiori acqui-
renti di chip di memoria, sono stati
coinvolti in una trattativa piuttosto
complessa con i propri fornitori.
Mentre il mercato spot delle DDR3 è
cresciuto del 20% e quello delle
DDR2 del 40%, gli OEM sono riusciti
a negoziare dall’inizio dell’anno un
aumento dei prezzi solo del 15% per
le DDR3 e dell’8% per le DDR2. Tut-
to questo avviene in un mercato che
sta assistendo alla rapida transizione
da DDR2 a DDR3: mentre i costrut-
tori di chip in numero sempre mag-
giore stanno chiudendo le linee di
produzione di DDR2, i principali
clienti hanno smesso di ordinare
questi componenti pió o meno in
contemporanea. Ciò significa che
numerosi chip DDR2 sono ora dispo-
nibili sul mercato portando a una
pressione sui prezzi; dato che i pro-
duttori di PC OEM faticano ad accet-
tare gli aumenti relativamente mo-
desti registrati dal mercato contract,
alcuni hanno ridotto le specifiche
tecniche delle memorie soprattutto
nei segmenti di mercato sensibili al
taglio di prezzo per contenere gli au-
menti di PC, netbook e notebook. Ta-
li cambiamenti hanno portato a un
aumento dell’offerta sul mercato
spot e a una pressione dei prezzi; i
produttori di PC OEM ammettono in
maniera trasparente il loro interesse
nei confronti delle memorie DDR3.
Di fatto, i produttori di semicondut-
tori che possono permetterselo stan-
no investendo fortemente per esten-
dere la capacità delle memorie e per
introdurre nuove tecnologie produt-
tive. Ciò porterà nuovamente a
un’impennata dell’offerta nel medio-
lungo termine e a una conseguente
riduzione dei prezzi.
Sulla base di queste previsioni, il ca-
nale deve sempre essere in grado di
monitorare i cambiamenti del mer-
cato e di pianificare gli acquisti di
memoria evitando speculazioni e ac-
cumuli di scorte.
Kingston è sempre attenta all’evolu-
zione delle tecnologie e alle richieste
del mercato e pianifica la propria
produzione per essere in grado di ri-
spondere a queste esigenze.

readerservice@fieramilanoeditore.it
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Il mercato 
delle memorie
Dopo il bagno di sangue degli anni 2007 e 2008, il mercato delle
memorie nel 2009 aveva un unico obiettivo: la sopravvivenza.
Quelli che ce l’hanno fatta, hanno chiuso l’anno in positivo
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D: Qual è la sua opinione riguar-
do l’andamento del mercato e
quali sono le previsioni a me-
dio/lungo termine?
R: La produzione di dispositivi e,
in particolare, quella di nuove
funzionalità e nuovi contenuti
software sta crescendo a ritmi no-
tevolissimi, di conseguenza il
mercato embedded sta seguendo
la stessa tendenza al rialzo. Un’al-
tra conferma di questo trend è il
forte interesse che i player IT tra-
dizionali stanno dimostrando ver-
so il settore embedded. Anche nel
lungo periodo, noi di Wind River
ci aspettiamo che il trend di cre-
scita sia confermato, non abbiamo
al momento la possibilità di con-
dividere statistiche di mercato.

D: Quali sono le principali strate-
gie adottate dalla vostra società
nel breve/medio periodo per sod-
disfare al meglio le richieste di
questo mercato?
R: Il nostro obiettivo è fornire
piattaforme software e capacità di
integrazione che aiutino i nostri
clienti ad affrontare con successo
la complessità e la crescita di con-
tenuti software. 
Tra le nostre principali novità re-
centi, vorrei segnalare la messa a
punto di soluzioni verticali che ri-
spondono alle diverse esigenze del
mercato, la possibilità da parte
nostra di fornire software a livello
middleware e la costruzione di un
corrispondente ecosistema di
partner. 
Naturalmente alla base della no-
stra strategia rimane il supporto
multipiattaforma e la neutralità in
termini di hardware, la cosiddetta
‘silicon neutrality’.

D: In che modo state implemen-
tando queste strategie?
R: Stiamo mettendo a punto so-
luzioni dedicate per i diversi mer-
cati verticali, ad esempio Genivi
per il settore automotive, soluzio-
ni basate su Android o Meego per
l’area mobile, applicazioni MILS
(Multipe Independent Layers of
Security) per l’aerospazio e la di-
fesa, software certificato per il
mercato industriale. Tutte queste

soluzioni possono avere elementi
in comune ma hanno anche delle
caratteristiche specifiche che aiu-

tano i nostri clienti a risolvere i
particolari problemi del proprio
settore di mercato per concen-
trarsi su attività a valore aggiun-
to. Allo stesso tempo, Wind River
continua a investire decisamente
in tecnologie chiave, come ad
esempio il multi-core, strumenti
per il test e la simulazione, soft-
ware integration, sicurezza e vir-
tualizzazione embedded. Proprio

di recente, abbiamo rilasciato la
versione 6.8 di VxWorks versione
6.8, il sistema operativo Real Time
(RTOS) più diffuso sul mercato,
con cui abbiamo aggiunto suppor-
to multicore per i più recenti mo-
delli di processori ARM, Cavium,
Freescale, Intel e RMI.

readerservice@fieramilanoeditore.it

Wind River Systems n.32

EONEWS n. 535 - LUGLIO-AGOSTO 2010

21PAROLA ALLE AZIENDERTOS

Wind River Systems

Intervista a Stephane Deruelle, 
senior director South Western Europe

A CURA DELLA REDAZIONE

STEPHANE 
DERUELLE

READER 

 IL 
SERVIZ

IO
 È 

GRATUIT
O

 
IL READER SERVICE 

E’ ON LINE!

READERSERVICE@FIERAMILANOEDITORE.IT
 

Provvederemo a inoltrare tempestivamente la richiesta 

all'azienda interessata, che invierà al vostro indirizzo tut-

ta la documentazione disponibile.

In alternativa compilate questa scheda e inviatela al nu-

mero di fax:

NUMERO DELLA RIVISTA:  

NUMERI DI READER SERVICE

EO NEWS è la prima rivista in Italia a fornirvi il servi-

zio di reader service on line. 

È possibile ricevere maggiori informazioni su prodotti 

e servizi presentati negli articoli e/o inserzioni pub-

blicitarie di EO NEWS semplicemente inviando una 

mail a:

0 2 3 6 6 0 9 2 5 1 5

535

 DATI SUL LETTORE

Nome

Cognome

Azienda

Indirizzo Azienda

Cap Città

Prov. Nazione

Tel.

Fax

e-mail

 Consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (riportati anche sul Vs. sito 
www.ilb2b.it), esprimo il consenso a che i dati qui contenuti vengano trattati, comunicati e 
diffusi da voi e/o da Vs. aventi causa per l’attività di promozione e diffusione dei Vs. prodotti 
ed anche messi a disposizione di operatori qualifi cati e/o aziende del settore.

SERVICE



EONEWS n. 535 - LUGLIO-AGOSTO 2010

22 NEWS

Agilent Technologies

Soluzione di test 
di preconformità
Agilent Technologies ha reso dispo-
nibile per i propri analizzatori di se-
gnali, serie X, l’applicazione di mi-
sura Emc N/W6141A. Ideale per tec-
nici R&S attivi nelle industrie delle
comunicazioni, automotive e aero-
spaziale/difesa, questa applicazione
di misura EMC consente collaudi
delle emissioni di preconformità più
facili e più accurati di sistemi, sot-
toinsiemi e componenti elettrici di
prototipazione. Si tratta dell’unica
soluzione di test di preconformità
che aiuta gli utilizzatori a ridurre i
margini di test, assicurando nel
contempo che i loro dispositivi sod-
disfino tutti i limiti regolatori.
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CamSemi

Controller 
di rilevamento 
lato primario
CamSemi ha comunicato una nuo-
va aggiunta alla sua esistente fami-
glia C2160 di controller di rileva-
mento, lato primario che consente
ai costruttori di alimentatori a mul-
tiuscita ed embedded a potenza più

elevata di
sfruttare ap-
pieno i be-
nefici offerti
in termini di
costi dai

transistor bipolari nello sviluppo di
soluzioni più efficienti, dal punto di
vista energetico e maggiormente
economiche. Si tratta del controller
C2163, finalizzato ad adattatori a in-
gresso universale e a caricatori oltre
gli 8 W, che fornisce consumi di po-
tenza in standby bassissimi e ali-
mentazioni ad alta efficienza ad ap-
plicazioni quali prodotti di network -
ing e set-top box, tipicamente collo-
cati attorno a 16 W.

www.camsemi.com

Contradata

Access point
wireless
JetWave 2450, di Korenix (Contrada-
ta), è un nuovo access point (AP) wi-
reless per esterni con tecnologia
Ieee 802.11 b/g/n che offre velocità
elevatissime, ampia copertura e pre-
stazioni avanzate per la realizzazio-
ne di reti di sorveglianza wireless ad
ampia larghezza di banda. Con costi
accessibili, offre connessioni a 150
Mbps grazie alla tecnologia 802.11n
per estendere la copertura senza fili

fino a un raggio di 5 km
con roaming limitato fra
gli AP e con la massima
stabilità nella trasmissione
dati. Si propone come so-
luzione perfetta per esten-
dere la trasmissione wire-
less di dati in ambienti
esterni ostili.
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Farnell Italia

Versione software
Premier Farnell (Farnell Italia) ha
reso disponibile la versione 5.8 del
software Eagle. Questa versione mi-
gliorata del software CadSoft è ca-
ratterizzata dalla licenza gratuita
‘Freemium’, che permette di pro-
gettare schede in modo più sempli-
ce, con una migliore gestione del-
l’alimentazione e con più fogli
schematici. La licenza Freemium
offre ai clienti il doppio degli strati
e il quadruplo dei fogli dell’attuale
versione Freeware di Eagle. La ver-
sione 5.8 di CadSoft ha prodotto
miglioramenti anche rispetto alla
versione standard di Eagle: il nu-
mero di strati è passato da quattro a
sei, semplificando significativamen-
te, di conseguenza, il layout.
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HBM

Moduli mobili 
su base Can
I moduli di acquisizione dati SoMat
cDaq, di HBM, compatti, robusti,
mobili e su base CAN, offrono una
rete flessibile e distribuita di alto li-
vello per l’elaborazione dei segnali
in ogni tipo di ambiente e con qual-
siasi condizione atmosferica. Con
dimensioni di 35x217x50 mm, pro-

gettati per l’impiego in intervalli di
temperatura estremi (da -40 a +125
°C) nel tipo di protezione IP67,
consentono di eseguire misurazioni
direttamente sui più difficili oggetti
di prova. Tra i campi di applicazioni
troviamo: blocchi motore, cambi,
pompe, produzione di elettricità e
moltre altre applicazioni industria-
li. Hanno una velocità di trasmis-
sione selezionabile da 20 kbit/s a 1
Mbit/s.
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Flir Systems

Termocamera IR 
ad alta risoluzione
Il modello SC645 è una termocame-
ra a infrarossi ad alta risoluzione,
appositamente studiata da Flir
Systems per applicazioni scientifi-
che e R&S, in grado di offrire eleva-
te frequenze di acquisizione e im-
magini radiometriche da 640x480
pixel. Economica, compatta e po-
tente, garantisce estrema precisione
e oltre 300.000 pixel di dati inerenti
alla misurazione termica. Può ope-
rare ad alta velocità in modalità
windowing (fino a 200 Hz con una
finestra di 640x120) e rende inoltre
disponibili controllo digitale del
flusso delle immagini, registrazione
con i software R&S realizzati da Flir
stessa e piena conformità ai proto-
colli GenICam e GigE Vision.
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Mentor Graphics

Piattaforma
commerciale
Mentor Graphics ha proposto la pro-
pria piattaforma Mentor Embedded
Linux commerciale supportante
Freescale Semiconductor. Costruita
attorno a tecnologie Freescale e
Mentor condivise, questa piattafor-
ma prevede strumenti e software Li-
nux open source completi, come an-
che possibilità di supporto e manu-
tenzione agli stessi, rendendo così
disponibile ai clienti una metodolo-
gia relativa a un flusso di lavoro uni-
ficato, affinché i medesimi possano
creare, con maggiore produttività e
minori rischi, applicazioni persona-
lizzate e innovative per i processori
QorIQ e PowerQuicc di Freescale.

readerservice n°38

Picotronik

Trasmettitore 
di umidità 
e temperatura
Picotronik ha presentato Surt: un
trasmettitore di umidità e tempera-
tura nato per impianti di acquisizio-
ne dati e regolazione in ambito in-
dustriale, civile, domotico e medica-
le. Il prodotto si propone come
componente periferico collegato via
bus485 in sistemi di acquisizione
dati di temperatura e umidità. Le
applicazioni sono molteplici: dal
monitoraggio ambientale in ambito
meteorologico, medicale e agricolo,
alla regolazione industriale e civile
negli impianti civili e industriali di
condizionamento e riscaldamento.
Per applicazioni all’esterno, può es-

sere fornito in contenitore indu-
striale IP65 dotato di filtro anticon-
densa e antipolvere, mentre per ap-
plicazioni indoor viene fornito in un
elegante involucro da parete. Può
essere facilmente collegato con un
cavetto a tre fili all’indicatore da
pannello PS13 (prodotto dalla stessa
Picotronik) per visualizzare e rego-
lare temperatura e umidità fino a
una distanza di 1 km.
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RS Components

Prodotti medicali
Oltre ad aver aggiunto più di 500
nuovi prodotti all’ampio portfolio
già disponibile per il contesto me-
dicale, RS ha anche attivato un’a-
rea dedicata sul proprio sito Inter-
net e ha avviato una campagna
promozionale ad hoc al riguardo.
Con le novità introdotte a catalo-

go, RS ha esteso significativamen-
te la propria offerta di connettori,
componenti elettromeccanici e
alimentatori specificamente pro-
gettati per le applicazioni medica-
li. Le novità includono i connetto-
ri Lemo Redel, la serie di converti-
tori c.c./c.c. Tes di Traco Power
(approvata da commissioni medi-
che) e la gamma MiniFit Plus Hcs
di Molex, oltre a tastiere e altri
prodotti, nonché le nuove linee di
alimentatori di Recom, Tyco Elec-
tronics, Hirose e Panasonic.
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Rutronik

Moduli a due poli
Amphenol ha integrato la tecnolo-
gia Radsok nella serie C146. Da
Rutronik sono ora disponibili i
nuovi moduli a due poli per il si-
stema modulare C146. Essi posso-
no trasmettere correnti fino a 150
A a 1.000 V/contatto. Con i contat-
ti Radsok a crimpare, questi mo-

duli offrono terminazioni sicure
anche in ambienti presentanti vi-
brazioni. I contatti e i moduli ma-
schi sono progettati in modo che
anche i pin siano a prova di sfiora-
mento, affinché gli stessi siano
inoltre utilizzabili quando la po-

tenza è presente sul lato pin del
connettore. I moduli impiegano
due spazi nei telai modulari e pos-
sono essere combinati vale a dire
con moduli di segnali a 10 poli o
moduli RJ45.
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Stelvio Kontek

Connettori a molla
Stelvio Kontek ha presentato la
famiglia di connettori femmina a
molla tipo ‘cage clamp’ della serie
Mrt30 con e senza flange di fis-
saggio a vite, che prevede l’inser-
zione orizzontale all’asse del con-

duttore. 
Questa gam-
 ma di prodotti
si innesta sui
corrisponden-
ti connettori
maschio tipo
Cpm, disponi-
bili sia a inser-

zione verticale sia orizzontale.
Fornibili inizialmente nei passi
5,08 e 10,16 mm e relative confi-
gurazioni speciali a richiesta, i
connettori maschio e femmina di
questa serie si adattano a diversi
tipi di applicazioni. I valori nomi-
nali di tensione e corrente sono
320 V e 18 A con sezione cavi al-
lacciabili fino a 2,5 mm2 e un nu-
mero di poli da due a 24 nella ver-
sione senza flange e da due a 20 in
quella con flange di fissaggio.
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Errata corrige
Nell’articolo “La migrazione wire-
less 4G: verso reti senza fili di nuo-
va generazione flessibili e ad alte
prestazioni”, pubblicato a pagina
25 del numero 534-giugno 2010 di
EO News, la persona in fotografia
è Alessandro Antonioli, account
manager, Semiconductor Solution
Group di LSI. Ci scusiamo con la
società e i lettori
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